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飞思卡尔半导体公司

附录

文件编号:QFN _增编
版本0，2014年 7月

新QFN包迁移附录

本附录提供了本书所涵盖产品的 98A机箱外形编号的变更。由于某些封装从金线迁移到铜线，
因此改变了外壳外形。旧(金丝)封装与新(铜线)封装的对比见下表。

要查看新图纸，请访问Freescale.com，搜索您设备的新98A封装号。

有关QFN封装使用的更多信息，请参见EB 806:QFN和 DFN封装裸露焊盘的电气连接建议。

飞思卡尔半导体公司，2014年。版权所有
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零件号码 包装说明
原始(金线)包装文件编号 当前(铜线)包装文件编号

MC68HC908JW32 48 QFN 98ARH99048A 98ASA00466D

MC9S08AC16

MC9S908AC60

MC9S08AC128

MC9S08AW60

MC9S08GB60A

MC9S08GT16A

MC9S08JM16

MC9S08JM60

MC9S08LL16

MC9S08QE128

MC9S08QE32

MC9S08RG60

MCF51CN128

MC9RS08LA8 48 QFN 98ARL10606D 98ASA00466D

MC9S08GT16A 32 QFN 98ARH99035A 98ASA00473D

MC9S908QE32 32 QFN 98ARE10566D 98ASA00473D

MC9S908QE8 32 QFN 98ASA00071D 98ASA00736D

MC9S08JS16 24 QFN 98ARL10608D 98ASA00734D

MC9S08QB8

MC9S08QG8 24 QFN 98ARL10605D 98ASA00474D

MC9S08SH8 24 QFN 98ARE10714D 98ASA00474D

MC9RS08KB12 24 QFN 98ASA00087D 98ASA00602D

MC9S08QG8 16 QFN 98ARE10614D 98ASA00671D

MC9RS08KB12 8 DFN 98ARL10557D 98ASA00672D

MC9S08QG8

MC9RS08KA2 6 DFN 98ARL10602D 98ASA00735D

新 QFN程序包迁移附录，版本0

深圳市南天星电子科技有限公司 专注NXP推广 
www.soustar.com.cn, 13632858587
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MC9S08AC60系列特性

8-位HCS08中央处理器单元(CPU)
• 40 MHz HCS 08 CPU(中央处理器)
• 20 MHz内部总线频率
• 添加了BGND指令的HC08指令集

发展支持
• 后台调试系统

• 断点功能，允许在线调试期间设置单个断点(加上
片内调试模块中的两个断点)

• 片内在线仿真器(ICE)调试模块，包含两个比较
器和九种触发模式。八个深度FIFO用于存储
更改流地址和仅事件数据。支持标记断点和强
制断点。

• 支持多达32个中断/复位源

内存选项
• 高达60 KB的片内闪存，带安全选项
• 高达2 KB的片内RAM

时钟源选项
• 时钟源选项包括晶振、谐振器、外部时钟或内部

产生的时钟，使用ICG模块进行精密 NVM调整

系统保护
• 可选看门狗计算机正常运行(COP)复位，可选择

从独立的1kHz内部时钟源或总线时钟运行
• 带复位或中断的低电压检测
• 重置非法操作码检测

• 循环冗余校验(CRC)模块，支持内存上的快
速循环冗余校验。

省电模式
• 再等两站

外围设备
• ADC——最高16通道、10位模数转换器，具有自
动比较功能

• SCI —两个串行通信接口模块，具有可选的13位
断点。支持林
2.0协议和SAE J2602主扩展中断生成；从属扩展
中断检测

• SPI —串行外设接口模块

• IIC-内部集成电路总线模块，在最大总线负载下
以高达100 kbps的速度运行；能够在减少负载的
情况下提高波特率。10位地址扩展选项。

• 定时器——最多两个2通道和一个6通道 16位定
时器/脉宽调制器(TPM)模块:每个通道具有可选的
输入捕捉、输出比较和边沿对齐 PWM功能。每个定
时器模块都可以配置为所有通道上的缓冲中心 PWM
(CPWM)

• KBI —多达8针键盘中断模块

• CRC -使用16位移位寄存器产生硬件CRC

输入/输出
• 多达54个通用输入/输出(I/O)引脚

• 用作输入时，端口上的软件可选上拉电阻

• 用作输出时，端口上的软件可选压摆率控制

• 用作输出时，端口上的软件可选驱动强度
• 主机复位引脚和上电复位(POR)

• RESET、IRQ和 BKGD/MS引脚上的内部上拉电阻
可降低客户系统成本

包装选项
• 64针方形扁平封装(QFP)
• 64引脚薄型四方扁平封装(LQFP)
• 48引脚四方扁平封装无引脚封装(QFN)
• 44引脚薄型四方扁平封装(LQFP)
• 32引脚薄型四方扁平封装(LQFP)

深圳市南天星电子科技有限公司 专注NXP推广 
www.soustar.com.cn, 13632858587
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修订历史

为了提供最新的信息，我们在万维网上的文档版本将是最新的。您的印刷版本可能是较早的版本。要验
证您是否有可用的最新信息，请参阅:
http://freescale.com/

以下修订历史表总结了本文档中包含的变更。为了您的方便，页码标志符已经链接到适当的位
置。

修订号 修订日期 变更描述

一 2/2008 初步客户发布。

2 3/2008 市场发布。

3 8/2011

在表A-6中增加了 VBG和 IIC。
增加了图4-2和图4-3两个图来代替旧的“闪光”图

编程和擦除流程图”。更新了
表15-8。

更新了A-7表格中的RIDD。更
新了表A-12中的 tRTI。

飞思卡尔和飞思卡尔标志是飞思卡尔半导体公司的商标。
飞思卡尔半导体公司，2008-2011年。版权所有

MC9S08AC60系列数据表，第3版

深圳市南天星电子科技有限公司 专注NXP推广 
www.soustar.com.cn, 13632858587



深
圳
南
天
星

6 Freescale

章节列表

章节标题页

第1章引言 19

第 2章引脚和连接25

第三章经营方式35

第四章记忆 41

第 5章复位、中断和系统配置67

第 6章并行输入/输出 85

第 7章中央处理器单元(S08CPUV2) 109

第 8章循环冗余校验(S08CRCV1) 129

第 9章模数转换器(S08ADC10V1) 137

第 10章内部时钟发生器(S08ICGV4) 165

第 11章内部集成电路(S08IICV2) 193

第 12章键盘中断(S08KBIV1) 211

第 13章串行通信接口(S08SCIV4) 217

第 14章串行外设接口(S08SPIV3) 237

第 15章定时器/PWM (S08TPMV3) 253

第十六章发展支持283

附录A电气特性和时序规格 305

附录B订购信息和机械图纸333

深圳市南天星电子科技有限公司 专注NXP推广 
www.soustar.com.cn, 13632858587



深
圳
南
天
星

MC9S08AC60 Series Data Sheet,

Freescale 9

内容

章节号标题页

第一章引言
1.1 概述 19
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2.2 设备引脚分配 25
2.3 推荐的系统连接29
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第一章引言

1.1 概观

MC9S08AC60系列属于8位微控制器单元(MCU)的低成本、高性能HCS08系列。该系列的所有MCU都
使用增强型 HCS08内核，并提供各种模块、存储器大小、存储器类型和封装类型。有关内存大小
和封装类型，请参考表1-1。

表1-1。MC9S08AC60系列中的设备

设备 闪光 随机存取存储 包裹

64 QFP
64 LQFP
封装

MC9S08AC60 63,280 48 QFN
44 LQFP
封装

32 LQFP
封装
64 QFP

49,152 64 LQFP
封装

MC9S08AC48 2048 48 QFN
44 LQFP
封装

32 LQFP
封装
64 QFP

32,768 64 LQFP
封装

MC9S08AC32 48 QFN
44 LQFP
封装

32 LQFP
封装

表1-2总结了MC9S08AC60系列MCU的可用功能集。

表1-2。MC9S08AC60系列外设按封装类型提供

MC9S08AC60/48/32

特征 64针 48针 44针 32针

循环冗余检验 是

物理输出核心 16通道 8通
道

六通道

IIC 是

伊拉克 是

KBI1 8 七 6 四

SCI1 是
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表1-2。MC9S08AC60系列外设按封装类型提供

MC9S08AC60/48/32

特征 64针 48针 44针 32针

SCI2 是 不

SPI1 是

TPM1 六通道 四通
道

2通道

TPM1CLK1 是 不

TPM2 2通道

TPM2CLK1 是 不

TPM3 2通道

TPMCLK 1 是

I/O引脚 54 38 34 22

1 TPMCLK、TPM1CLK和 TPM2CLK选项通过软件使用TPMCCFG位进行配置；复位后，TPM1CLK、TPM2CLK和 TPMCLK

分别可供TPM1、TPM2和 TPM3使用。有关TPMxCLK信号的功能描述，请参考 TPM章节。

1.2 MCU框图

框图显示了MC9S08AC60系列MCU的结构。
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（

伊

第一章引言

HCS08 内核

8对苯二甲酸

BKGD/毫秒

复位IRQ/

TPMCLK

VDDAD

HCS08 系统控制

重置和中断操作模式电源管理

TPMCLK

2- 通道定时器/PWM 模块

(TPM3)
TPM3CH1 
TPM3CH0

RxD2

TxD2

SDA1 

SCL1

8 AD1P[7:0]

6 PTB[7:2]/AD1P[7:2]pt 

B1/TPM 3 ch 1/AD1P 

1 PTB 0/TPM 3 ch 

0/AD1P 0

PTC 6 pt 
C5/rxd 2 
pt C4 pt 
C3/tx D2 
pt C2/MCLK
PTC1/sda 1

PTC0/SCL1

ptd 7/kbi1p 7/ad1p 15
ptd 6/TPM 1 clk/ad1p 
14

VSSAD

VREFL

VREFH

8 AD1P[15:8] pt D5/ad1p 13 ptd 
4/TPM 2 clk/ad1p 12 
ptd 3/kbi1p 6/ad1p 
11 pt D2/kbi1p 
5/ad1p 10 pt D1/ad1p
9
PTD0/AD1P8

双通道定时器/PWM 模块

(TPM2)

SPSCK1 
MOSI1 
MISO1 
SS1

TPM1CH1

TPM1CH0

TPM1CLK

TPM1CH[5:2] 

RxD1

TxD1

TPM2CH1
TPM2CH0
TPM2CLK

pte 7/spsc k1
pte 6/MoSi 1 
pte 5/SS1 
ISO1 pte 4/

PTE3/TPM1CH1 

PTE2/TPM1CH0

PTE1/RxD1 

PTE0/TxD1

PTF[7:6]pt 
F5/TPM 2ch 1 
pt F4/TPM 2ch
0

PTF3/TPM1CH5

VDD

VSS

3 KBI1P[7:5]

5 KBI1P[4:0]

pt F2/TPM 1 ch
4  pt  f1/TPM  1
ch 3 ptf 0/TPM
1 ch 2

注意事项:
1.端口引脚可通过软件配置，如果输入端口为上拉器件。

外部
XTAL

PTG6/EXTAL

PTG5/XTAL 
PTG4/KBI1P4

pt  G3/kbi1p
3 ptg
2/kbi1p 2 pt
G1/kbi1p 1

2.如果 IRQ使能(IRQPE = 1)，则引脚包含软件可配置的上拉/下拉器件。如果选择

上升沿检测(IRQEDG = 1)，则下拉使能
3.引脚包含集成的上拉器件。

PTG0/KBI1P0

4. PTD3、PTD2、PTD7和 PTG4包含上拉和下拉器件。当KBI使能(KBIPEn = 1)且选择上升沿(KBEDGn = 1)时，下拉使

能。
5. TPMCLK、TPM1CLK和 TPM2CLK选项通过软件配置；复位后，TPM1CLK、TPM2CLK和 TPMCLK分别可供TPM1、TPM2和

TPM3使用。

循环冗余校验模块中
央
处

（
美
）

ICE 调试模块(DBG)

警

串行通信接口模块

用户闪存

63，280字

节
49152字节
32，768字节

用户 RAM 

2048字节

内部时钟发生器
(ICG)

低功率振荡器

稳压器

串行通信接口模块

8位键盘中断模块

(KBI1)
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Figure 2-1. MC9S08AC60 Series in 64-Pin QFP or LQFP Package
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Figure 2-2 shows the 48-pin QFN pin assignments for the MC9S08AC60 Series device.

Figure 2-2. MC9S08AC60 Series in 48-Pin QFN Package
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Figure 2-3. shows the 44-pin LQFP pin assignments for the MC9S08AC60 Series device.

Figure 2-3. MC9S08AC60 Series in 44-Pin LQFP Package
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Figure 2-4. shows the 32-pin LQFP pin assignments for the MC9S08AC60 Series device.

Figure 2-4. MC9S08AC60 Series in 32-Pin LQFP Package

2.3 Recommended System Connections
Figure 2-5 shows pin connections that are common to almost all MC9S08AC60 Series application 
systems. 
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Figure 2-5.  Basic System Connections
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